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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2011-03-03 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm 
ist 2011-12-01. 

 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61169-19:2009-09. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.4 „Passive HF- und Mikrowellenbauelemente“ der 
DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) 
zuständig. 

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 46F „RF and microwave passive components“ erarbeitet. 

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date) 
unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation 
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation 
– bestätigt, 
– zurückgezogen, 
– durch eine Folgeausgabe ersetzt oder 
– geändert. 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein 
Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: 
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins 
Deutsche Normenwerk aufgenommen. 
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Vorwort 

Der Text des Schriftstücks 46F/138/CDV, zukünftige 1. Ausgabe von IEC 61169-19, ausgearbeitet von dem 
SC 46F „R.F. and microwave passive components“ des IEC/TC 46 „Cables, wires, waveguides, R.F. 
connectors, R.F. and microwave passive components and accessories“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen 
Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2011-03-03 als EN 61169-19 angenommen. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN und CENELEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2011-12-03 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2014-03-03 

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt. 

__________ 

Anerkennungsnotiz 

Der Text der Internationalen Norm IEC 61169-19:2011 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung 
als Europäische Norm angenommen. 

__________ 
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1 Anwendungsbereich 

Steckverbinder der Serie SSMB mit einem Wellenwiderstand von 50   sind koaxiale Miniatur-Steckverbinder 
mit Rastkupplung für Anwendungen mit geringer HF-Leistung. Besondere und Merkmale sind: geringe 
Masse, geringe Größe sowie komfortables Kuppeln und Trennen. Diese Verbinderserie bietet Bauformen 
zum Anschluss an flexible und halbstarre Kabeln, wie auch Ausführungen für Leiterplattenmontage. Die 
Steckverbinder sind für Frequenzen bis 3 GHz anwendbar. 

Diese Rahmenspezifikation enthält Informationen und Regeln für die Erstellung von Bauartspezifikationen für 
HF-Steckverbinder der Serie SSMB mit Schnellverriegelung sowie den Vordruck für die Bauartspezifikation. 

Sie beschreibt die Maße des Steckgesichts für Steckverbinder für allgemeine Anforderungen, Stufe 2, sowie 
maßliche Einzelheiten für Messsteckverbinder Stufe 0, einschließlich Lehreninformationen sowie aus 
IEC 61169-1 ausgewählte Prüfungen, die auf alle Bauartspezifikationen für Steckverbinder der Serie SSMA 
anzuwenden sind. 

Diese Spezifikation enthält die empfohlenen Leistungsdaten, die bei der Erstellung einer Bauartspezifikation 
zu berücksichtigen sind, und sie enthält außerdem Prüffolgen und Prüfanforderungen für die Qualitätsbewer-
tungsstufen M und H. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

IEC 61169-1:1992, Radio-frequency connectors – Part 1: Generic specification – General requirements and 
measuring methods 

1
 

Amendment 1 (1996) 
Amendment 2 (1997) 

3 Schnittstellenmaße und Lehreninformationen 

3.1 Maße – Steckverbinder für allgemeine Anforderungen – Stufe 2 

3.1.1 Steckverbinder mit Innenleiterbuchsenkontakt 

Alle Bilder ohne Maßangaben dienen nur als Bezugnahme. 

                                                      
1 Es gibt eine Ausgabe 1.2 (1998), die IEC 61169-1:1992, Amendment 1:1996 und Amendment 2:1997 

enthält. 
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Bild 1 – Steckverbinder mit Innenleiterbuchsenkontakt 
(Maße und Anmerkungen siehe Tabelle 1) 

Tabelle 1 – Maße für Steckverbinder mit Innenleiterbuchsenkontakt 

mm 
Bezug 

min. max. 

a 2,74 – 

b –  

c – 1,34 

d – 1,78 

e 0,84 – 

f 0,84 – 

g 2,11 nominal 

h 3,10 – 

i 0,00 – 

j 2,77 – 

ANMERKUNG 1 Bezugsebene. 

ANMERKUNG 2 Form und Maße der äußeren Kontaktsperrklinke müssen den elektrischen und mechanischen 
Anforderungen entsprechen. 

ANMERKUNG 3 Die angegebenen Maße gehen davon aus, dass die PTFE eine Dielektrizitätskonstante von 2,02 
aufweist, damit der Wellenwiderstand von 50   sichergestellt ist. 

ANMERKUNG 4 Der federnde Kontakt darf offene oder geschlossene Einführung haben. Federungsmethode 
nach Wahl, vorausgesetzt, dass bei der Einführung eines Stifts vom Durchmesser 0,36 mm bis 0,38 mm der 
Reflexionsfaktor und die elektrischen und mechanischen Anforderungen erfüllt werden. 
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